智能相机PCB设计需求
技术要求

1 熟悉摄像头PCB设计

2 熟悉全志CPU芯片

3 有行车记录仪或智能相机开发经验
4 熟悉Linux操作系统
核心部件示意图
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一 拍摄目标

1 拍摄目标：双眼视野160*90mm

2 拍摄距离：1000mm
3 镜头焦距：35mm
4 感光芯片：1/2.8”(5.6144✘3.1784mm)
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选用M12接口 35mm焦距镜头 

850nm±10nm 单通道窄带滤光片
CMOS芯片W=35mm*160mm/1000mm=5.6mm

CMOS芯片H=35mm*90mm/1000mm=3.15mm

芯片应该选 1/2.8” (5.6✘3.17) 

[image: image3.png]



实际成像效果

二 主要硬件

光源部分
1 封装支架：3036支架（2835）led贴片

2发光颜色：波长850nm红外光
3发光角度：30度

4最大工作电流 350mA

36颗led，2颗led串联为一组，工作电流300mA，六边形同侧三组并联，灯板尺寸及led排列如下图所示

[image: image4.jpg]



[image: image5.png]



发光顺序 先内圈，后外圈
第一圈 A1 B1 C1 D1 E1 F1 依次亮起，同步拍摄6张照片，照片命名与灯组编号对应。
第二圈 A2 B2 C2 D2 E2 F2 依次亮起，同步拍摄6张照片，照片命名与灯组编号对应。

第三圈 A3 B3 C3 D3 E3 F3 依次亮起，同步拍摄6张照片，照片命名与灯组编号对应。
传感器芯片
1 型号(Sensor)  OS02C10   CMOS

2 分辨率1920V x 1080H  30帧
3 输出图像格式：JEPG
6 支持交叠触发，与led光源配合，支持同步曝光

测距芯片
1 测距芯片 VL53L0X

2 测距范围：1000mm
CPU控制
1 控制摄像头拍照

2 控制led灯按照固定顺序发光

3 上传照片到AWS服务器（我方部署算法分析处理图片）

4 显示AWS服务器反馈结果

参考：全志H2或All winner V3S
电源模块
1 给整个系统供电

2 待机时长 1-2小时

3 充电放电可同时进行

显示器
1 尺寸 5寸左右

2 触摸屏

